
Produktbeschreibung

 
 
• Speziell für CPU, IC, BGA und CPU Black Glue Cleaner 
• Die Klingen bestehen aus Edelstahl
•
10pcs mehrere ultradünne Klinge (0,7 mm), launisch gut, es kann zwischen dem
Chip und dem iPhone-Platine am Ende zu erleichtern, ist nicht einfach, weg von
Punkt zu führen.










